
2016年鞋材弹性体高峰论坛

尊敬的  先生/女士，您好！

2016年鞋材弹性体高峰论坛将于2016年03月在召开。

会议通知

2015年中国鞋业转型的元年：抄袭和仿冒在走下坡路，创新和科技开始大幅领先！究竟是什么驱动了领
先的企业慢慢地同跟风，模仿者拉开了距离？我们将从鞋材解析行业未来发展方向。  
消费者对鞋子的选材用料、舒适度、外观款式等各个方面的要求日益增高，生产企业也更加为客户的穿着体验
费尽心机。2016年，我们将运动鞋，户外鞋，休闲鞋等材料发展方向如何？POE不断推陈出新，EVA和OBCs
不断加深应用，E-TPU的耐候高回弹也深受好评，再加上SEBS、POP、TPR、TPV、TPE、NR、PVC等各类
鞋材如何选择，各种鞋材用料的着色改性、加工成型过程会有怎样的问题，轻透软弹、耐磨防滑等各项性能如
何兼顾取舍。柔软、高弹、舒适、防滑、轻量、环保的话题再度上演！  
本次论坛由高分子行业的顶级微信公众号“艾邦高分子”组织，将围绕各类鞋材的性能和加工工艺展开讨论，
依托鞋都晋江的地利优势，齐聚鞋企、原材料、助剂、以及机械设备等企业，共同探讨鞋材发展趋势，解决生
产加工问题，加深产业链上下游的联系，提倡尊重人才，重视创新，建立屹立不倒的基础！

议题热点：  
1：鞋材技术创新应用以及晋江鞋业发展探索，泰亚股份陈永华研发总监  
2：E-TPU国产化动态以及市场化前景，中科院宁波材料所翟文涛博士  
3：安踏近年鞋材开拓创新进展以及需求，刘超博士（拟邀请）  
4：户外鞋材特点技术应用趋势（拟邀请：Vibram姚建安）  
5：超临界发泡工艺在鞋材上应用（待定）  
更多议题，期待大家踊跃报名：  
6：3D打印、无缝成型、直接注塑工艺（DIP）等新工艺在鞋材设计应用  
7：鞋材配件材料以及应用趋势  
8：TPU、OBC、POE、EVA、橡胶、皮革、生物基、环境友好材料等在鞋材中应用最新进展  
9：鞋材助剂、机械设备新应用介绍

拟邀请企业：  
拟邀请嘉宾及听众企业包括但不限于以下企业：李宁、安踏、361°、匹克、贵人鸟、鸿星尔克、德尔惠、特
步、乔丹、金莱克、美克等品牌鞋企以及知名鞋料企业的高管以及技术研发、生产管理等人员；陶氏、巴斯
夫、埃克森美孚、中石化巴陵、茂名石化、李长荣、旭化成等业内专家以及高级工程师；行业解决方案专家，
科研以及高校院所专家。



主办单位：深圳市艾邦高分子科技有限公司
支持媒体：艾邦高分子 高分子论坛

会议名称：2016年鞋材弹性体高峰论坛
会议时间：2016年3月30日
会议地点：福建晋江（酒店待定）

会议日程

会议嘉宾

嘉宾介绍：

泰亚股份有限公司  研发中心总监 陈永华

1974年11月出生，毕业于四川理工学院材料专业；2001年4月-2007年4月就职于台湾清禄鞋业化工部研
发中心，任研发员、研发工程师；2007年4月-2008年9月就职于苏州AVIA鞋业有限公司，担任化工部生产经
理；2008年至今就职于泰亚股份有限公司，任研发中心总监。在泰亚期间申请鞋材发明专利11项，获得发明
专利8项。目前研发中心主要承担安踏、特步、乔丹、贵人鸟、鸿星尔克新材料、新工艺的研发，是安踏鞋材
专属研发部，是特步的战略合作伙伴。

中科院宁波材料技术与工程研究所   研究员/博士生导师  翟文涛

2008年6月毕业于中国科学院化学研究所，获理学博士学位。2008年8月至2010年8月在加拿大多伦多大
学从事博士后研究。2010年10月加盟中科院宁波材料技术与工程研究所，任副研究员。2014年1月晋升为研
究员。

翟文涛博士一直从事聚合物超临界流体微发泡材料的基础和应用研究，对聚合物微发泡材料的泡孔形态控
制、聚合物微发泡过程中流变和结晶行为演变等均有较深的理解，对聚合物发泡材料配方设计、工艺路线优
化、发泡装备设计搭建等诸多方面均有较为丰富的经验。



会议门票

本次活动收费标准：  
供应商及其他：2000元/人，例如塑料以及弹性体原料、助剂、填料、机械设备、模具、贸易企业等；  
鞋业企业：1000元/人  
需微信报名申请说明通过后按照该标准收取费用，更多优惠请来电咨询。  
（注：3月1日前完成报名即享有9折优惠！！团购有优惠！）  
★（费用包括会议门票、全套会议资料、午餐、茶歇等，但不包括住宿）

活动家 

成都云数海量智能科技有限公司 

2016年01月13日
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